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内容概要

本书系统地介绍了射频集成电路与系统的基本原理、设计方法和技术。
全书分为射频与微波基础知识、无线收发机系统结构、射频集成电路功能模块设计和基于Cadence软
件环境的射频集成电路设计及仿真实验四部分，主要包括传输线、二端口网络与S参数、Smith圆图、
阻抗匹配网络、无源器件、有源器件、噪声、无线收发机结构、射频放大器、宽带放大器、低噪声放
大器、混频器、射频功率放大器、振荡器、锁相与频率合成器、射频集成电路版图设计与芯片测试！
以及射频集成电路主要模块的设计和仿真实验等内容。
本书通过对无线通信收发系统和基本模块的分析，使读者对射频集成电路与系统有一个较为全面的认
识，掌握基本的设计原则、设计方法和设计技术，具备在相关领域进行科研开发的能力。
    本书可作为电路与系统、集成电路设计、微电子等专业研究生教材，也可供相关专业高年级本科生
和电路设计人员参考。
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章节摘录

　　第1章　引言　　集成电路（Ic）不仅是信息产业的基础和核心，而且是信息社会经济发展的基础
。
这是因为Ic是各类电子信息产品与装备的核心部件，而电子信息部件又是众多其他产品和装备的核心
部件。
可以毫不夸张地说，21世纪重点高科技领域都与IC技术密切相关。
所以，IC技术是国家综合国力的标志，IC产业是一门战略性基础产业。
IC还直接关系到信息安全与国家安全，因此得到了各国政府的高度重视。
　　未来的信息交流，特别是与人直接关联的信息交流正在朝着无线和移动的方向发展。
包括移动通信、无线局域网、卫星通信、无线接入等在内的各类无线移动技术正在蓬勃发展。
所有这些系统都需要射频（RF）技术、射频集成电路（RFIC）或射频系统。
例如，移动通信需要射频收发集成电路，数字电视需要俗称“高频头”的射频接收机。
此外，在21世纪最受关注的生命科学领域，射频无线系统也有用武之地，范例之一就是植入体内的、
可与外界通信的无线传感芯片。
同时，以光纤为媒质的超高速通信系统将继续在“信息高速公路”和“光纤到户”的宽带通信网建设
中发挥重要作用。
在这些通信系统中，人们需要开发信号频谱延伸到射频段、与射频集成电路具有同样特点的超高速集
成电路。
因此，射频集成电路与系统的技术研究与产品开发已在世界范围内形成巨大的热潮。
　　1.1　无线通信技术的发展　　⋯⋯
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